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Prozesse perfektionieren - gemeinsam

ITW EAE bringt die weltweit flihrenden Markenanlagen fiir elektronische Baugruppen zu-
sammen. Marken mit einer Reputation fiir fortschrittliche Prozessperfektion. Das gebiindelte
Wissen und die Erfahrung der ITW EAE Gruppe treiben weitere Innovationen voran und
beschleunigen die Entwicklung von Technologien der nachsten Generation. Neue Techno-
logien, die Produktivitat und Ertrag drastisch steigern und gleichzeitig die Wartungs- und
Betriebskosten senken kénnen.
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Schnellere Lieferung durch Inline-Fertigung

ITW und alle seine Geschaftsbereiche nutzen hochentwickelte Fertigungsverfahren, die
unsere Fabrik- und Lieferkettenabldufe verbessert haben. So haben wir unsere Lieferge-
schwindigkeit deutlich erhoht und kdnnen beste Lieferzeiten und Reaktionszeiten bieten.

Prozessoptimierung, Schulung und 24/7-Support

Wir setzen auf qualitativ hochwertige Produkte, die durch Anwendungs- und Prozesswissen
unterstitzt werden. Nach der Installation helfen wir unseren Kunden bei der Optimierung ihrer
Maschinen, damit sie tiber ihre gesamte Lebensdauer hinweg maximale Leistung erbringen.
Wir bieten Bedienerschulungen, Maschinenschutz- und vorbeugende Wartungsprogramme,
um die Verfuigbarkeit der Maschinen rund um die Uhr zu gewahrleisten. Wir bieten technische
Unterstlitzung vor Ort, Ferndiagnose und telefonische Unterstiitzung sowie schnellen Zugang
zu Ersatzteilen.

OpenApps™ fiir Industry 4.0 Schnittstellen

Die Betriebssysteme der meisten ITW EAE-Geréte verfligen Uber eine offene Architektur mit
Quellcode, die es Kunden und Drittanbietern ermdéglicht, kundenspezifische Schnittstellen zur
Unterstiitzung von Industry 4.0 Initiativen und zur Kommunikation mit Manufacturing Executi-
on Systems (MES) zu entwickeln.



Electronic Assembly Equipment

Erfiillung der steigenden Anforderungen von Automobil-,
Smart Device- und Halbleiterherstellern

Angesichts des exponentiellen Wachstums der Elektronik in Autos, Smartphones und Haus-
halten fordern die Hersteller Verbesserungen bei Durchsatz, Ertrag und Leistung. Die Mini-
aturisierung und andere technische Herausforderungen erfordern eine standige Weiterent-
wicklung der Fertigungsanlagen.

ITW EAE konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien, die den Anforderungen
dieser Markte gerecht werden. Wir arbeiten direkt mit den weltweit flihrenden Herstellern
zusammen, um Bereiche zu ermitteln, in denen weitere Innovationen erforderlich sind. Wir
verfolgen aktiv die Vorteile von Industry 4.0 und die sich daraus ergebenden Verbesserun-
gen bei Ertrag, Gesamteffektivitat der Anlagen und Lights-Out-Factory-Fahigkeiten.




Die heutigen MPM® Drucker werden nach den hochsten Standards entwickelt und gebaut. Sie ba-
sieren auf einer soliden Grundlage bewahrter Technologie und enthalten die erfolgreichsten Ideen
und Systeme friiherer MPM-Druckermodelle. Von der neuen Druckkopftechnologie bis hin zur
Entwicklung von Bildverarbeitungssystemen konnen die flihrenden Drucker der Momentum-Serie
die anspruchsvollsten Fertigungsanforderungen erfillen.

Entwickelt fiir die steigenden Anforderungen  Solide Grundlage
von Automobil-, Smart Device- und Halbleiter-  Beanspruchbarkeit und Stabilitat sind

. Voraussetzungen fiir Genauigkeit und
herstellern in Bezug auf Durchsatz, Ertragund .31, wenn sich Maschinenteile mit
I.Eistung. hoher Geschwindigkeit bewegen. Da
die Hauptbaugruppen der MPM Drucker
Uber Prazisionskugelspindeln ange-
trieben werden, sind Kalibrierungen
Uberflissig.

Der geschweilten, steifen Rahmen

der MPM Drucker garantieren niedrige
Vibrationswerte und damit héhere Wie-
derholbarkeit und groBe Zuverlassigkeit
Uber einen langeren Zeitraum. Bei der
Leiterplattenausrichtung wird der Tisch
nur minimal verfahren, so dass die Leiter-
platte schneller zur Schablone gelangt.

Integration von Industry 4.0

MPM Drucker unterstiitzen Industriestan-
dards wie CamX, SECS-GEM und SMEMA.
Mit OpenApps werden Standards in der
Fertigungsautomatisierung wie Hermes
und Pulse und Kommunikation mit
Produktionsleitsystemen (Manufacturing
Execution Systems MES) unterstuitzt.




Drucker fiir elektronische Baugruppen

NEU Edison™ Il ACT

Der MPM Edison Il ACT (Automated Changeover Technology)

wurde auf der Grundlage der bewahrten MPM Edison-Platt-

form entwickelt, dem genauesten Drucker der Branche. Mit -~
einer Maschinenausrichtung von +8 um und einer Nass-
druckgenauigkeit von £15 um bietet der Edison Il ACT eine
bewahrte Prozessfahigkeit von mehr als 2Cpk @ 6 Sigma fiir
metrische 0201-Bauteile, die ideale Losung fir die zuneh-
mende Miniaturisierung und Bauteildichte in den Bereichen

Halbleiter, Automotive, Smart Devices usw.

! Momentum?® II Elite

- Der MPM® Momentum® Il Elite Drucker ist das leistungsstarkste
Momentum Modell, mit den héchsten Durchsatzwerten und
kirzesten Zykluszeiten der Serie. Sein Visionsystem wird mit
Servos angetrieben, um hohe Verfahrzeiten zu erzielen, und die
Maschine ist mit einem hocheffizienten, dreigeteilten Transport-
system konfiguriert, das aus einem Eingangspuffer, einem zen-
tralen Verarbeitungsbereich und einem Ausgangspuffer besteht.

Momentum® I1 HiE

Der MPM® Momentum® Il HiE Drucker ist mit einem einteiligen
Transportsystem und mit Servo- anstatt von Schrittmotoren
ausgestattet, die die X-, Y- und Z-Achse des Visionsystems mit
héheren Geschwindigkeiten verfahren, was in erhéhtem Durch-
satz und niedrigeren Zykluszeiten resultiert.

Momentum® Il BTB I

Der MPM® Momentum® Il BTB Drucker ist ein konfig
rierbarer Back-to-Back Drucker, der mit einer Doppen
pur konfiguriert werden kann, was héheren Durchsatzy £ 7§
ermoglicht ohne die Lange der Produktionslinie oder ;
das erforderliche Investitionskapital zu erhohen. Er

bietet die hochste Flexibilitat innerhalb der bewahrten
Momentum Plattform.
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Momentum®II 100

Der MPM® 11 100 Drucker ist das kostenglinstige Ar-
beitstier der Serie, basierend auf der robusten, zuver-
lassigen Momentum Plattform. Der Drucker hat sich als
fuhrendes System seiner Klasse in Fertigungsstatten auf
der ganzen Welt bewahrt. Ausgehend von einer gerin-
gen Grundflache wéchst der Drucker mit den Anspri-
chen des Kunden; innovative, patentierte Funktionen
konnen je nach Bedarf mitbestellt oder nachgeriistet
werden, wenn die Anforderungen an Durchsatz und
Druckleistung steigen.




Geschwindigkeit, Stabilitat und Genauigkeit sind die Markenzeichen des automatischen Dispens-
systems Camalot® Prodigy™. Eine innovative Portalkonstruktion selbst bei kleineren, kompakte-
ren Grundrissen erlaubt schnelle Beschleunigung fiir héheren Durchsatz. Und die hohe Stabilitat
ermoglicht ein hochstes Mal3 an Genauigkeit fiir Anwendungen von Lotpaste Gber Unterfiillung
bis zu Klebeapplikationen und modernen ‘Jetting’ Technologien.

Innovation, Leistung und Flexibilitat, speziell
fiir die Bediirfnisse der Automobil-, Smart

Device und Halbleitermarkte.

AUSSERST SCHNELLES UND EXTREM
GENAUES DISPENSEN

Der Camalot® Prodigy™ Dispenser ist fiir pra-
zises High-Speed Dispensen konzipiert. Eine
fortschrittliche Architektur mit Linearantrieb
und die auBBergewohnliche Rahmenstabilitat
sorgen flir hohere Genauigkeit bei hoherer
Geschwindigkeit, was wiederum zu dauerhaft
héherem Ertrag fihrt. Die Camalot Prodigy
zeichnet sich durch eine £35 pm @ 30 Punkt-
genauigkeit bei voller Geschwindigkeit aus.

PropIGY DuAL LANE

Fir erhohte Produktivitat ist eine
Doppelspurplattform verfiigbar, entweder als
kompaktes 4-Zonensystem (830 mm) oder
als ein groBeres 6-Zonensystem (1270 mm),
mit der unterschiedlichste ProduktgroBRen
verarbeitet werden kénnen.

IR TEMPERATURSENSOREN

Die neuen, zum Patent angemeldeten IR
Temperatursensoren messen die Temperatur
auf der LP-Oberflache in Echtzeit, womit

das System das Produkt Giber Closed-Loop
Regelung immer innerhalb des vorgegebenen
Temperaturbereichs halten kann.



Dispenser fiir elektronische Baugruppen

Fortschrittliche Pumpentechnologie von Camalot®

DynAmiscHER DuaL Heap (DDH)

Das erste und einzige Doppelkopfsystem, das UnregelmaBigkeiten von Bauteil
zu Bauteil automatisch korrigiert. Diese patentierte Technologie sorgt fiir eine
deutliche Produktivitatssteigerung ohne Ertragseinbuf3en. Sie ist mit den Pum-
pen fir Jetting- und Nadel-basiertes Dispensen kompatibel. Die DDH Option
basiert auf einem innovativen Miniatur-XY-Antrieb auf einer zweiten Z-Achse,
um Abweichungen von Bauteil zu Bauteil in Echtzeit zu korrigieren.

NuJer™

“Kompakt, schnell und flexibel”: NuJet eliminiert die Notwendigkeit
einer Dispensnadel; das System basiert auf einem modernen
pneumatischen Aktuator, der eine Betriebsfrequenz von bis zu 300
Hz generiert. Da der Kolben liber den pneumatischen Aktuator
und Closed-loop Software gesteuert wird, konnen ein hoher

Grad an Genauigkeit und Wiederholbarkeit und somit konstante
Prozessergebnisse erzielt werden. Die leichten, schlanken Pumpen
kdonnen optimal fiir Doppelkopf-Dispensen auf einen Abstand von
28 mm eingestellt werden.

NANOSHOT™

NanoShot™ fir hohe Geschwindigkeit - bis
zu 600 Hz - und ultrahohe Auflésung, mit
PunktgroBBen < 300um. Die zum Patent
angemeldete Pumpe bietet modernste
Bewegungssteuerung, einfache Wartung und
schnelle Produktwechsel.

FoRrTscHRITTLICHES DREH-KIPP-DISPENSEN

Diese patentierte Option bietet geringere Wet-out-Bereiche, verbesserten
Kapillarfluss fiir Unterfiillung und Dispensen an den Seitenwanden

oder um hohe Komponenten. Hochmoderne Drehantriebe bieten einen
schnellen, hochprazisen und spielfreien Mechanismus, mit dem die
Dosierpumpe fiir groBtmaogliche Flexibilitdt in beiden Achsen beliebig oft
in Schritten von weniger als einem Grad bewegt werden kann.

SPIRALPUMPEN MIT SERVOANTRIEB: 635 SD unp 680 SD

Die 635 SD ist besonders fiir Punktauftragsanwendungen mit den meisten
Materialien geeignet. Sie bietet prazise Materialabgabe und kontrollierte
Dispensgeschwindigkeit. 680 SD Pumpen zeichnen sich durch hohe
Durchflussraten aus und sind mit einem patentierten Verschluss ausgestattet,
der das Austropfen von Material mit niedrigerer Viskositat bei Linienauftrag '
verhindert. Fiir den Einsatz stark abrasiver Materialien sind beide Pumpen
mit einer verschleiBarmeren Karbid-Augerspindel ausgestattet.




Vitronics Soltec hat in seiner Geschichte eine Reihe von Reflowdfen auf den Markt gebracht, die
sich mit hervorragender Zuverlassigkeit einen Namen gemacht haben und deren Leistungsfahig-
keit sich weltweit bewdhrt hat. Robustes Design kombiniert mit dem besten Warmetibertragungs-
system auf dem Markt liefert dauerhaft maf3stabsetzende thermische Leistungsfahigkeit, prazise
Prozesskontrolle und Giberragende Wertstellung in einer rund-um-die-Uhr-Umgebung.

Beste thermische Leistung und verbes-
serte Nachhaltigkeit fiir minimalen

Strom- und Stickstoffverbrauch.

(CENTURIDN

CeENTURION™ REFLOWLOTEN

Der Centurion™ ist ein SMT-Reflow-System mit
Zwangskonvektion und enger, geschlossener
Prozesssteuerung, das fiir die heutigen LP-Besti-
ckungsumgebungen mit hohem Durchsatz ge-
baut wurde. Mit der besten Warmetibertragung
in der Branche ist der Centurion in der Lage,
jedes Profil mit niedrigstmoglichen Sollwerten
zu fahren, wodurch die thermischen Unterschie-
de iber das Produkt hinweg minimiert und der
Energieverbrauch reduziert werden.

DoOPPELSPUR MIT UNABHANGIGER
SPUR-GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE
Doppelspur- und Doppelgeschwindig-
keitstransport verdoppeln den Durchsatz und
ermoglichen die Parallelverarbeitung von

zwei verschiedenen Leiterplatten - ein gutes
Preis-Leistungs-Verhaltnis fiir Kunden mit hohem
Mix und geringem Volumen.



Losungen fiir das Reflowloten

BETRIEBSKOSTEN

Mit seiner effizienten Warmeiibertragung bietet Cen-
turion einen niedrigen Energieverbrauch. Das robuste
Design, gesttitzt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung und
Fahigkeiten in der Oberflichenmontagefertigung, ge-
wahrleistet eine hohe verfligbare Betriebszeit, selbst bei
den hartesten Reflow-Anforderungen. Unser patentierter
CATHOX™ (Catalytic Thermal Oxidizer) senkt die Betriebs-
kosten weiter, indem sie den Wartungsbedarf in der Fluss-
mittelbehandlung reduziert. Auch der neue "Leerlaufmo-
dus" kann die Betriebskosten weiter senken.

BRANCHENFUHRENDE THERMISCHE LEISTUNG

Mit dem neuen Design von Centurion, das sich auf unsere
Erfahrungen mit den Vorgangergenerationen stiitzt,
haben wir einen besseren Warmetransfer erreicht, selbst
bei breiteren Prozesskammern. Unser Wissen und unsere
Erfahrung in der Prozesssteuerung gewahrleisten die
Wiederholbarkeit, die von den anspruchsvollsten Kunden
und den anspruchsvollsten Prozessanforderungen der
Welt gefordert werden.

CATHOX

CATALYTIC THERMAL OXIDIZEI

CATHOX Grains

Contaminated Gas Clean Gas
WARTUNG UND ZUGANGLICHKEIT

Der patentierte CATHOX™ (Catalytic Thermal Oxidizer)
reduziert die Wartungsanforderungen deutlich und sorgt
gleichzeitig fiir eine saubere Prozessumgebung. Er ist
sehr effektiv bei der Entfernung fliichtiger Verbindungen
aus dem Prozesstunnel wahrend des Reflows. Bei der
thermischen Oxidation werden die organischen Damp-
fe in Kohlenwasserstoffe umgewandelt, die von einem
Filter aufgefangen werden. Die Konstruktion des Cen-
turion stellt auBerdem sicher, dass Sie im Wartungsfall
einfachen Zugang haben und die Wartungsarbeiten mit
wenigen Werkzeugen durchfiihren kénnen.

NEues LUFTSTROMSYSTEM

Das neue Luftstromsystem wurde entwickelt, um
flussmittelkontaminierte Luft aus der Kammer eines
Luft-Reflowofens abzusaugen. Das System isoliert den
Heiz- und Kuihlabschnitt des Tunnels mit einem zu-
satzlichen Venturisystem. Es reduziert die Refresh- und
Wartungszeit und sorgt fiir eine wesentlich sauberere
Umgebung.

EcHTER N2/LUFT-SCHALTER

Ein Echter N2/Luft-Schalter an einer Stickstoffmaschine
ermoglicht es dem Anwender, fiir verschiedene Produkti-
onslaufe einfach zwischen Luft- und Stickstoffdurchfluss
zu wechseln. In einer Stickstoffumgebung wird der
Stickstoff rezirkuliert, um Betriebskosten zu sparen, und
in einer Luftumgebung saugt das neue Luftstromsystem
proaktiv Luft aus der Kammer zur Abluftbox ab.

Diese Option bietet die Kombination aus einer echten
N2-Anlage und einer echten Luft-Anlage.

SCHNELLES ABKUHLEN

Schnelles Umrdisten ist ein Schltisselfaktor fr Hersteller
mit hohem Mischungsanteil und geringem Volumen.
Fast Cool Down (FCD) ist eine wichtige Option, wenn
mehrere Produktwechsel an einem Tag vorgenommen
werden, insbesondere beim Wechsel von Profilen von
hoher zu niedriger Temperatur.

LEICHT ABNEHMBARE ABLUFTBOX MIT
TEMPERATUR- UND DRUCKUBERWACHUNG

Diese Abluftbox ist Teil einer Flussmanagementldsung,
die fur Luft- oder Stickstoffumgebungen ausgelegt ist
und ist eine Alternative zu Cathox. Die Filter sind leicht
zu entfernen, was die Wartungszeit auf weniger als zwei
Minuten reduziert.




Wahrend die Komplexitat der Leiterplatten immer weiter zunimmt, suchen Leiterplattenherstel-
ler nach Losungen, die ihre Erwartungen an das Wellenloten von heute und weit in die Zukunft
hinein erfullen. In der Wellenlétindustrie hat Electrovert® den Ruf, die innovativsten Technologi-
en, die beste Leistung, die hochste Zuverlassigkeit und die beste Investition tGber einen langen

Produktlebenszyklus hinweg zu bieten.

Wiederholbare Leistung und Technologien,
die hervorragende Resultate beim Fiillen von
Bohrlochern auf der Oberseite bieten.

ZUVERLASSIGKEIT

Bewahrte Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit sind entschei-
dend. Electrovert genief3t in der Branche den Ruf, die zuver-
lassigsten und langlebigsten Wellenl6tanlagen anzubieten.
Leiterplattenbestiicker wissen, wie wertvoll der Besitz einer
Electrovert-Wellenl6tanlage ist.

;&Hf ETIME WARRAN T,

Er EATOAUE Y

L6TDUSEN-TECHNOLOGIEN

Die Lotdiisen von Electrovert sind so
konzipiert, dass sie eine maximale
Lochfiillung auf der Oberseite bei bester
Flllqualitat bieten, den Ertrag beim
ersten Durchgang verbessern, Schlacke
reduzieren und die Wartung vereinfa-
chen. Mit dem zum Patent angemelde-
ten DwellFlex 4.0 kann die Kontaktlange
der Welle on-the-fly angepasst werden,
wahrend variable Leiterplattentypen
durch die Welle laufen. Die Kontaktzeit
ist fiir einen hohen Leiterplatten-Mix
ohne Anderung der Transportgeschwin-
digkeit optimiert.

VOLLE STICKSTOFFTUNNEL-FUNK-
TION (ELECTRA & VECTRAELITE)
Der Voll-Stickstofftunnel von Electrovert
mit Schutzgastechnologie bietet voll-
standige Prozessfahigkeit und Flexibi-
litat fur alle Stickstofflotanwendungen.
Der Voll-Stickstofftunnel ist ein effizien-
tes Design, das eine sehr sauerstoffarme
Umgebung von <50 ppm aufrechterhalt
=ideal fir hoheren Benetzungseffekt
und eine deutliche Schlackereduzie-
rung.



Losungen fiir das Wellenloten

Electrovert® ELECTRA™
Die Electrovert® Electra™ ist eine moderne, l
sorgfaltig konstruierte Wellenl6tanlage,
die auf High-Mass und High-

Volume ausgelegt ist. Obwohl sie fiir maxi-
male Durchsatzanforderungen gedacht ist,

bietet die Electra auch maximale Prozessfle-
xibilitat und erstklassige Létergebnisse. Eine !
Prozessbreite von 610 mm (24 Zoll) und den
Funktionen Teil- und Voll-N2-Tunnel sowie bis *
zu 2,4 m unterseitiger Vorwarmung und bis

zu 1,8 m oberseitiger Vorwarmung.

Electrovert® VECTRAELITE™
Die Electrovert® VectraElite™ ist ideal geeignet fiir Bau-
gruppen mit mittlerer bis hoher Masse, fiir die schnelle

Umriistung, Prozessflexibilitat und Systemzuverlassigkeit
gefragt sind. Die VectraElite kombiniert innovative Techno-
logie in einer leicht zuganglichen, ergonomischen Platt-
form mit einem Null-Fehler-Prozess bei geringstmoglichen
Betriebskosten. Die Prozessbreite betragt 457 mm (18 Zoll)
mit optionalen 508 mm (20 Zoll) Teil- und Voll- N2-Tunnel-
funktionen.

Electrovert® VEcTRAES™

Die Electrovert® VectraES™ ist auf Baugruppen mit gerin-
ger bis mittlerer Masse in hochvolumigen Létfertigungen
ausgelegt, die schnelle Umriistung, Prozessflexibilitat und
Systemzuverldssigkeit erfordern.

FLUXING-TECHNOLOGIEN
Wahrend die Komplexitat der Lei-
terplattenbestiickung immer weiter
zunimmt, ist die Fluxing-Qualitat
immer mehr in den Fokus gerickt,
um die Lotqualitat zu gewahrleis-
ten. Electrovert ist seinen Mitbewerbern mit den besten auf dem Markt erhaltlichen Flussmitteltechnologien weit
voraus. Das ServoJet™-Flussmittelsystem bietet ultimativen Prazisionsauftrag und Lochpenetration (OA-Version fiir
aggressive Flussmittelanwendungen erhdltlich), wahrend die ServoSonic™- und ServoSpray™-Flussmittelsysteme fir
Ultraschall- und wertbasierte Losungen erhaltlich sind.




Die Electrovert® Aquastorm® gilt als die branchenweit beste Losung fiir Prazisionsreinigung,
Qualitat und lebenslange Haltbarkeit. Der Erfolg der Aquastorm ist auf ihr hervorragendes Design,
die robuste Konstruktion und hochwertige Technik zurtickzufiihren. Kombiniert mit innovativen
Funktionen, Technologien und Leistungsfahigkeit ist die AqQuastorm nach wie vor marktfiihrend
und setzt in der Branche den Maf3stab fiir Reinigungsanlagen.

Volle Flexibilitat im Reinigungsprozess, hervor-
ragende Reinigungs- und Trocknungsleistung,
Prozessiiberwachung und Zuverlassigkeit.

VERSCHIEDENE SPRUHTECHNOLOGIEN

Der klare Vorteil der Aquastorm-Reinigungsanlagen ist die Fahigkeit,
eine Kombination aus chemischen, thermischen und mechanischen
Energieformen an die Leiterplattenoberflache zu bringen. Aquastorm
nutzt verschiedene Spriihtechnologien, einschlieBlich hoher Aufprall-
kraft fiir enge Bereiche, Oszillation fiir Niederdruckanwendungen und
vollstandiger Flutung fir Hochdruckanwendungen. Die Jet Impact
Reinigung mit omnidirektionalen Sprithmustern verbessert die Rei-
nigung unter abstandsarmen Komponenten erheblich und eliminiert
Abschattungseffekte. Chemische Isolierung sorgt flir eine optimale
Prozesstrennung und minimiert den Chemikalienverbrauch.

ToRRID ZONE TROCKNUNGSTECHNOLOGIE

Im Maschinenschrank integriert liefert die Torrid Zone einen kontrol-
lierten dynamischen Prozess, der Feuchtigkeit von der Leiterplatte
effektiv entfernt. Zu den typischen Leistungen gehort die Trocknung
komplexer Baugruppen bis auf 0,1 Gramm des vorgewaschenen
Trockengewichts. Mit Torrid Zone werden die Abluftanforderungen
um 44% reduziert und das System verbraucht 15% weniger Strom als
herkdmmliche Trocknungssysteme.




Reinigungslosungen

Electrovert® AQUASTORM® e
- 3 ‘-_'grfordern. Auch in Edelstahl erhaltlich.

FSM (FreisTEHENDES MobDuL)
Aquastorm FSM ist eine freistehen-
de, zusatzliche Waschsektion, die

zu jedem bestehenden Inline-Reini-
gungsprozess hinzugefiigt werden
kann. Das Verfahren basiert auf dei-
onisiertem Wasser (straight DI) oder

chemischer Reinigung mit chemischer
Isolation.

Electrovert® AQuasTorm® 50
Die Aquastorm 50 Batch-Reinigungsan-
lage verwendet die gleichen fortschritt-
lichen Reinigungstechnologien wie die
Aquastorm Inline-Reiniger auf kleinerer
Flache.

MicroCEeL™ ZENTRIFUGAL-REINIGUNGSSYSTEM |

MicroCel nutzt Zentrifugalkraft flr die
leistungsstarke, vollstandige Reini-
gung von elektronischen Schaltkrei-
sen, Prazisionsteilen, medizinischen
Geraten, Wafern und modernen
Bauteilen wie Flip-Chips, MCMs, SIPs,
BGAs, CSPs und Hybrid-Elektronik.

Electrovert® AQUASTORM® SERIE
Der Aquastorm ist ein vielseitiges, hoch-
leistungsfahiges Reinigungssystem,

das zur Optimierung des Leiterplatten-
reinigungsprozesses bei gleichzeitiger
Gesamtkostenminimierung entwickelt
wurde. Es vereint modernste Reinigungs-
technologien und energieeffizientes
Design. Sowohl AS 100 als auch AS 200
eignen sich ideal fiir RMA- und No-Cle-
an-Deflux-Anwendungen, die Chemika-
lien sowie die Entfernung von wasser-
|6slichem organischen Saureflussmittel

Electrovert® AQuasTorm® 60

Das Aquastorm 60 Inline-Reinigungssystem
ist ideal fir Anwendungen in der Leiterplat-
ten-, Halbleiter- und Industriereinigung, bei
denen das Produktionsvolumen die Mog-
lichkeiten eines Batch-Reinigers Uibersteigt
und/oder der Platzbedarf nicht fiir einen
typischen Inline-Reiniger ausreicht.

Fir reine DI-Reinigungsanwendungen auf
wassriger Basis betragt die Gesamtlange
2103 mm und fir Anwendungen auf chemi-
scher Basis 2844 mm.

INDUSTRIELLE REINIGUNG

Die Prozessflexibilitat und Zuverlassigkeit
der Aquastorm hat sich in einer Vielzahl

von Anwendungen bewahrt, darunter:
Teilereinigung, Prazisionswaschen in der
Medizintechnik, Nachbearbeitung, Trager-/
Befestigungsreinigung, Schmutzentfernung,
Oberflachenvorbereitung, Elektronik und
Halbleiter, Objektivreinigung.



Fertigungs- und Konstruktionsstandorte
und Applikationslaboreinrichtungen

Lakeville, MN, USA

* Weltweiter Hauptsitz

¢ Organisation von F&E thermische Verarbeitung,
Prototyping, Sonderanfertigungen und Fertigung

+ |SO-9001-2015 zertifiziert
* |SO-14001 zertifiziert

Hopkinton, MA, USA

¢ Camalot und MPM R&D, Prototyping, Sonderanfer-
tigungen

* Applikations-/Demo-Labor
¢ Applikation und Engineering vor Ort
+ Vollstandige SMT-Labor-Demofahigkeit

+ Alle Optionen fiir Dispenser und Drucker sind ftir
die Anwendungsentwicklung vor Ort verfiigbar

¢ Optische Inspektion und digitale Messtechnik

Camdenton, MO, USA

¢ Electrovert F&E, Prototyping, Sonderanfertigungen
und Fertigung und Lieferkettenmanagement

* Applikations-/Demo-Labor

+ 1SO-9001-2015 zertifiziert

* I1SO-14001 zertifiziert

+ Software-Entwicklung und -Test

* Alle Modelle der, Reflow- Wellenl6t-, und Rei-
nigungssysteme sind im Labor und zum Testen
verfligbar

* Produktbezogene Applikationsingenieure zur
Unterstiitzung bei der Prozessentwicklung und
-optimierung

¢ Jede Lotlegierung oder Paste kann getestet wer-
den

+ Vollstandige Priifung von halbwassriger und
DI-Wasser-Reinigung

* 600x Digitalmikroskop mit Kamera

* Rontgenanalyse

Oosterhout, Niederlande

¢ Vitronics Soltec F&E, Prototyping, Sonderanferti-
gungen

¢ Applikations-/Demo-Labor
¢ F&E Loten

* Voll ausgestattete Demoeinrichtung mit Reflow-,
Wellenlot-Sanlagen.

¢ |PC-zertifizierte Applikationsingenieure zur Unter-
stiitzung bei der Prozessentwicklung und -optimie-
rung

¢ Versuchsplanung zur Prozessoptimierung
¢ Allgemein und bei Bedarf, Maschinenschulungen
¢ Schulungsmoglichkeiten zur IPC-Zertifizierung

¢ Technische Seminare

Suzhou, China

¢ MPM, Camalot, Vitronics Soltec und Organisation
Fertigung

¢ F&E und nachhaltiges Engineering
¢ Applikations-/Demo-Labor
¢ 1SO-9001-2015 zertifiziert

Singapur

¢ Camalot und MPM Applikations-/Demo-Labor

Kaohsiung, Taiwan

¢ Gemeinsame Entwicklung von Halbleiterverpa-
ckungslésungen

Globale Unterstiitzung

+ Uber 200 AuBendienst- und Anwendungssupport-
techniker auf der ganzen Welt

¢ Ersatzteilstandorte auf der ganzen Welt fiir eine
schnellere Reaktion auf Ihren Bedarf

¢ Demo- und Schulungseinrichtungen weltweit
verfuigbar

ITW EAE ist ein Unternehmensbereich von lllinois Tool Works, Inc. Es ist ein Zusammenschluss aller Hersteller
des Unternehmens von Anlagen fiir elektronische Baugruppen und Technologien zu thermischer Verarbeitung.
Die Gruppe umfasst die Weltklasse-Produkte von MPM, Camalot, Electrovert, Vitronics Soltec und Despatch.

T ERE

www.itweae.com Electronic Assembly Equipment

© 2024 ITW Alle Rechte vorbehalten. EAE Ubersicht 7-24



